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SPECIFICATIA TEHNICA

Anexa nr. 22

Numarul procedurii de achizitie: ocds-b3wdpl-MD-1673869543677 din 23.01.2023

Obiectul achizitiei: Hartie A4

Denumirea Model Producat| Tara de |Descriere
orul origine Descrierea tehnica propusa de Standard d
o andara C
Nr. [CPV ofertant Prep referinta
1 Format - 110x220mm, hartie Format - 110x220mm, hartie
alba gramaj 80 gr/m2, fond de  |alba gramaj 80 gr/m2, fond de
g protectie a secretului protectie a secretului
§ corespondentei, cu banda silicon.|corespondentei, cu banda silicon.
(=2}
a
Plic DL DL Kuvert | Ucraina
2 Format - 110x220mm, cu Format - 110x220mm, cu
fereastra in dreapta 45x90mm, [fereastra in dreapta 45x90mm,
_ hartie alba gramaj 80 gr/m2, hartie alba gramaj 80 gr/m2,
%I fond de protectie a secretului fond de protectie a secretului
§ corespondentei, cu banda silicon.|corespondentei, cu banda silicon.
& |Plic DL (cu
fereastra in
dreapta) DL-F Kuvert | Ucraina
3 114 mm x 229 mm banda-clei 114 mm x 229 mm banda-clei
Tipar - 1+1 culori (conform Tipar - 1+1 culori (conform
modelului/poza din anexa nr. 6), [modelului/poza din anexa nr. 6),
hartie offset 80.gr/m2, fond de  |hartie offset 80.gr/m2, fond de
D protectie a secretului protectie a secretului
§ corespondentei, fereastra corespondentei, fereastra
R 45x90mm pozitionata la 20mm  |45x90mm pozitionata la 20mm
é bordura de jos si 20mm bordura |bordura de jos si 20mm bordura
din dreapta, cu banda silicon, cu [din dreapta, cu banda silicon, cu
clapa dreapta. clapa dreapta.
Plic C6/C5 2600P Kuvert | Ucraina
TOTAL pe oferta
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